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Abstract (en)
During coating with adhesive, the distance between the nozzle exit and substrate surface (101-104) is small enough for the adhesive coating (105)
to be applied in a semi-contact or contact-mode. In semi-contact mode the distance between the nozzle exit and substrate surface is less than
the diameter of the drop or bead resulting from the adhesive viscosity and/or surface tension and the size of the nozzle exit. In contact mode the
substrate is in direct contact with the edge of the nozzle exit and forcing adhesive out of the nozzle reduces the distance between the edge of the
nozzle exit and the substrate surface. A means is provided for moving the two substrates (100) relative to at least one adhesive applicator nozzle
(120). A means is provided for supplying reactive adhesive to the nozzle. A means is provided for applying the adhesive from the nozzle onto the
substrate surface. A means is provided for pressing the two substrate surfaces together.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Verbindung zweier Substratflächen (12,32), umfassend Mittel zum Bewegen der Substratfläche relativ
zu mindestens einer Beschichtungsdüse (50) mit einer Düsenöffnung; Mittel zum Zuführen eines Reaktionsktebstoffs zu der mindestens einen
Beschichtungsdüse (50); Mittel zum Auftragen des Reaktionsklebstoffs aus der mindestens einen Beschichtungsdüse auf die Substratfläche,
und Mittel (60,61,70,71) zum Aufeinanderpressen der beiden Substratflächen (12,32). Erfindungsgemäß wird die Düsenöffnung beim
Beschichtungsvorgang so gering von der Substratfläche (32) beabstandet, dass die Beschichtung im Semikontaktmodus oder im Kontaktmodus
erfolgt.
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